Teknisk Datablad

Chipboard Adhesive

Produktbeskrivelse
Sponplatelim er et lgsemiddelbasert lim designet spesielt for liming av plattformgulv av sponplater.

Egenskaper

Taler bergring i lgpet av 20 min.
Liming av not og fjer

Liming av sponplater mot bjelker
Beskyttelse mot fuktighet i fuger
Reduserer pavirkningsstay

Bruksomrader
= For & feste sponplater til bjelker, forsterkning og fuktighetsheskyttelse mellom not og fjaer

Kjemisk base SBR-gummi

Konsistens Pasta

Herdesystem Fysisk tarking og krystallisering
Egenvekt ca. 1,36 g/ml

Apen tid ca. 15 minutter
Temperaturbestandighet -20°C > +60°C

Herdetid Full cure up to 7 dager

fotnote: fordampningstid, dpentid og herdehastighet kan variere avhengig av miljofaktorer som temperatur, fuktighet og type underlag.

Overflater

m Underlagets tilstand
Rene overflater, uten stav og lase partikler. Eventuell is eller sng ma fjernes.
= Klargjering av overflate
Ingen forbehandling er ngdvendig.
= Type underlag
Sponplatelim har god vedheft til folgende underlag: Trefiberplater, men ogsa de fleste andre former for tre. Vi anbefaler & utfare en forelgpig
vedheftstest pd alle underlag.
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Chipboard Adhesive

Pafgringsmetode

= Péfgringsmetode
Péfgr produktet med en manuell, batteridrevet eller pneumatisk fugepistol. Liming undergulv: Limet péfares i to parallelle strenger pa bjelken
slik at limet dekker hele bjelkeoverflaten og slipper ut pa sidene. Fest platen mekanisk umiddelbart etter installasjon, innen 10 minutter. Not- og
fiaerliming: Pafar en limstreng i bade not og fjr og trykk platene umiddelbart sammen. Platene skrus eller spikres umiddelbart som beskrevet.
Péfgr s& mye lim da det fyller opp hele gapet og overflgdig slipper ut nar det komprimeres. Overfladig lim mé skrapes av fordi det er synlig gjennom
gulvet, men limet md alltid bule ut av skjsten for & hindre at fuktighet trenger inn i platene. Med fare for nedbgr, bgr limoverskuddet forbli for &
beskytte mot vanninntrenging. Veggliming: Ved montering av veggpaneler skal limet pafares ca. 1 cm innenfor panelkanten rundt hele panelet, mens
det ogsd skal legges en limstreng i lokker med ca. 30 cm avstand. Trykk panelet godt og skrap av overfladig lim. Al skjsting skal gjares innen 10
minutter.

= Rengjeringsmetode
Rengjar med White Spirit umiddelbart etter bruk (ikke herdet).

= Reparasjonsmetode
Reparasjon: med samme produkt.

Anbefalinger for helse og sikkerhet

Huis ventilasjonen ikke er tilstrekkelig bar man bruke andedrettsvern.
Ta hensyn til vanlig arbeidshygiene. Se etikett og materialsikkerhetsdatablad for mer informasjon.

Emballasje/Logistikk

Forpakning: Ulike storrelser tilgjengelig. Vennligst se produktkatalogen, Soudal-nettstedet eller en Soudal-representant.
Holdbarhetstid ved lagring: 12 maneder i udpnet emballasje pa et kjslig og tert sted ved temperaturer mellom +5°C og +25°C

Dette tekniske databladet erstatter alle tidligere versjoner. Retningslinjene i denne dokumentasjonen er resultat av vare eksperimenter og var erfaring, og er formidlet i god tro. Det er av generell karakter og medfarer
ikke noe ansvar. Pa grunn av variasjonen i materialer og underlag og det store antallet mulige anvendelser som er utenfor var kontroll, kan vi ikke ta ansvar for de resultatene som oppnas. Ettersom utformingen,
kvaliteten og bearbeidingsforholdene er utenfor var kontroll, aksepterer vi ingen forpliktelser pa bakgrunn av dette dokumentet. | alle tilfeller anbefales det & foreta forhandstest av applikasjon. Produsenten
forbeholder seg retten til & endre produkter uten forvarsel.
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